














专利名称(译) 一种OLED显示器件的封装结构

公开(公告)号 CN101976678A 公开(公告)日 2011-02-16

申请号 CN201010275420.2 申请日 2010-09-08

[标]申请(专利权)人(译) 四川虹视显示技术有限公司

申请(专利权)人(译) 四川虹视显示技术有限公司

当前申请(专利权)人(译) 四川虹视显示技术有限公司

[标]发明人 崔成晋
高昕伟

发明人 崔成晋
高昕伟

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/56 H01L27/32

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及一种OLED显示器件的封装结构，包括封装盖板、UV树脂和
基板，UV树脂位于封装盖板和基板之间用于将封装盖板和基板粘接起
来，封装盖板、UV树脂和基板形成一个密闭空腔，有机发光层和干燥剂
位于密闭空腔内并分别贴合在基板和封装盖板上，辅助电极与阳极层和
阴极层连接并并延伸到密闭空腔外，其特征在于，所述封装盖板的上方
具有凹槽，所述凹槽内具有不透光的金属膜，每个金属膜恰好能够遮挡
住一个OLED显示器的有机发光层并露出位于有机发光层四周的UV树
脂。本发明的有益效果是：既提高了工作效率，也避免的对真空腔的污
染，提高了良品率。同时，封装完成后，也不需要对封装盖板进行分
离，简化了工艺程序。
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